Benvenuto in O-leading

O-Leading si impegna a essere il tuo partner unico nella catena di fornitura EMS, tra cui progettazione
PCB, fabbricazione PCB e assemblaggio PCB, forniamo alcune delle tecnologie PCB piu avanzate, inclusi
PCB HDI, PCB multistrato, PCB rigido-flessibili supporto dal prototipo a rotazione rapida alla produzione

media e di massa. (PFornitore professionale di PCB rigidi e flessibili per custodia in
ABS Raspberry Pi 4)

In generale, i nostri clienti globali sono molto colpiti dai nostri servizi: risposta rapida, prezzo competitivo
e impegno per la qualita. Fornire un servizio tecnico piu prezioso e una soluzione globale ¢ la strada che
porta avanti.

Guardando al futuro, O-leading si concentrera sull'innovazione e sullo sviluppo della tecnologia di

produzione elettronica come sempre e fara sforzi persistenti sul servizio one-stop PCB e PCBA per fornire
servizi di prima classe e creare piu valore per i nostri clienti.

FARE CLIC SU QUESTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI [[Fabbricazione di PCB a basso costo
Produzione OEM POE

To Be Reliable, To Be Valuable

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

VBmiieyRrasases

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST RIGID-FLEXIBLE CIRCUIT

Descrizione del prodotto


https://www.o-leading.com/it/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html
https://www.o-leading.com/it/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html
https://www.o-leading.com/it/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html

Raspberry Pi 4
More Powerful Processor, Richer Multi-Media Capability, Faster Networking
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IMPROVEMENTS OF V1.2

1. In additional to the official USB Type-C cable, Pi 4B V1.2 now supports more other USB Type-C cables
2. Relocates the WLCSP SD card voltage switch, to protect the Pi 4B better
3. Optimizes silkscreen printing, to minimize the soldering and bridging in manufacturing process



* The Raspbermy Pl 4 s cptional, up 10 your cholce.

RaSpbe[’ry Pl 4 | Completely Upgraded |

More Powerful Processor, Richer Multi-Media Capability, Faster Networking

Broadcom BCM2711 " M LPDDR4-2400 SDRAM
Quad core 64-bit SoC 1GB, 2GB or 4GB
40 Pin General-purpose PoE HAT Header
input/output Header

2.4/5GHz Wireless Saed Gigabit Ethernet

Bluetooth 5.0

Micro SD Card Slot

2xUSB 3.0

2-lane MIPI DSI
display port

USB-C Power
Port 5VI3A

BCM2711B0 Choice Of RAM 4K Dual HDMI
64-bit 1.5GHz Quad-core Processor 2GB/ 4GB [ 858 4K High Resolution Dual Displays
Faster Networking New USB3.0 USB-C Power

Gigabit ETH, Biuetooth 5.0, Dual-band WiFi USEI.0+ 2nUSE2.0 Upgraded Power Supply, More Powerful



BCM2711B0
64-Bit Quad-Core Processor

Cortex-A72 64-bit 1.5GHz
ARM Architecture Quad-core Freqguency

Faster, more powerful CPU
Provides smooth experience like X86 desktop PC

4K Ultra High Definition
Dual Micro HDMI

Upgrade to dual micro HDMI instead of a full size HDMI
Dual displays, up to 60fps refreshing rate

Bluetooth 5.0 BLE
2.4G / 5G Dual-Band WIFI

Upgraded Bluetooth 5.0 BLE, better performance
Dual-band WIFI, along with the Gigabit Ethernet
Better connectivity, faster and more stable networking
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New USB3.0 Ports

Faster Data Transmission

2xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0
No more trouble when connecting with high speed devices




Raspberry Pi Versions Comparing

ZERO ZEROW/WH 3A+ 3B 3B+ 4B
sS0C BCM2835 BCM2837B0 BCM2711B0
i) ARM11 ARM Cortex-A53 ARM Cortex-A72
Single-core 700MHz Quad-core (3B 1.2GHz, 3A+/3B+ 1.4GHz) Quad-core 1.5GHz
GPU Broadcom VideoCore IV@400MHz Broadcom VideoCore IWV@500MHz
RAM 512MB 512MB 1GB Choice of 2GB/AGB/8GB
uUsB 1x micro USB 1x UsSB2.0 4x USB2.0 2x USB2.0 + 2x USB3.0
HDMI Micro HDMI HDMI Mini HDMI
Bluetooth N/A Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0
WiFi NIA 802.11 big/n 3B: 802.11 bfg/n, others: 802.11 big/n/ac 2.4GHz/5GHz dual band
Ethernet N/A 100Mbps 300Mbps (USB) 1000Mbps
PoE N/A Yes
Power Input Micro USB (5V 2 5A) USB Type-C (5V 3A)

Dimensions 65 % 30 x 5 mm 65 = 56 mm 85 x 56 x 17 mm



2GB/4GB/8GB WHICH SHOULD I CHOOSE?
m Suitable for running lots apps while GUl is not required,

e.g. robot controller and smart car.

Suitable for graphic task or Internet application,

e.g. watching video as normal PC, or deploying a network server.

BG B Suitable for complicate multi-tasking, heavy server workloads
e.g. dual display 4K video playing, Al depth vision learning.

The total operational performance of Pi 4B is more than triple the 3B+’s, even
the 2GB variant. Larger RAM has minor impact on performance if the RAM is
just enough, therefore, we should choose the RAM capacity that best fits the
target project. It is unnecessary to always choose the largest RAM.



Applications

Your Tiny, Dual-Display, Desktop Computer
...And Robot Brains, Smart Home Hub, Media Center, Game Console...

¥,
>

Raspberry Pi game console (relive retro games) Study and development (DIY endless possibilities)

La nostra squadra
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To be #cL/ddls
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Quality First ,
Customer supreme ,

Scientifically
management ,

Striving For Famous
brand

To be VaLuasLe

Science and technology
keeps head ,

Put people first,
Be precise and practical

contribute sincerely




Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




HOW O-LEADING MAKE A PROJEGCT FORYOU

ardware Dispenser Application Not
_—

HARDWARE

Automatic Dispenser Application Not
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Vot Pin Humber Deteription —— — -
K Bantery Voltage —— —
+ 33 +33V

5 15V

T _} LS8 SV inpee

52 o

13V 13V 1B D

e Mo Desovigtion 00 [ ode Hots
SHIN_TOF S goram Time of fight temice TOutow | Logk 0 to thercown
13C_SCL_TOF | 1€ commurecation with time of =LY

12C_SOA TOF ﬂ|=h\m’-‘6= LIZC1 S04

12C El L. HC communication with JIE=1=

126 504 1R thermaplle senser | 1262 504

RATEIC | Losacell cantel pins [ Dutpar

o J jotput

Device Parts Description
AK500/1AK500/2 X1 X2, CONNECTOR
AK500/4AK500/3 X7 CONNECTOR
1241144MAQ4-2 Sv2
PPPOD4MADA-2 SV1 | 8POS. 4+2 FEMALE PIN HEADE
PCB PRODUCTION MU0 [ML10 sva HARTING
8MHZ [XTALL CSTCEBM|X5  [STCEBMO0G52-R0O RESONATOR
GOMPONNETS SOURGING R [R-003 R53 | Thick Fim Resistors - SMD 0603
B e 10R _ |R-0603 R12.RY Thick Film Resistors - SMD 0603
100R_[R-0803 R1.R2.| Thick Film Resistors - SMD 0603
270R__[R-0805 R15 | Thick Film Resistors - SMD 0605
330R_ [R-0603 R11 | Thick Film Resistors - SMD 0603
630R  [R-0603 R20,R3 Thick Film Resistors - SMD 0603
1k R-0603 R9.R10 Thick Film Resistors - SMD 0603
47k |R-0603 R17.RE Thick Film Resistors - SMD 0603
51k [R-0603 R18 R1 Thick Film Resistors - SMD 0603
10k [R-0803 R16.R3 Thick Film Resistors - SMD 0603
1500mi sar
botthe and
are inside
PGB Assembly
MEGHANICAL DESIGN

space can fit two .~
It hands
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High quality usb power pcb , peba manufacturer &
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Wie received the boards, the quality is very goodthe price is very reascnable, Fancy is very nice & smart & e
xperienced, the logistics is super fast, [ vill come to see more in the future.
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High quality Keyboard peb & peba Factory SMT.
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LRSS AFEAR (5 srars) A JEREE (s stars)

High TG180 FR-4 Circuit HDI PCB 94V0 Board .. (TR AR50 1024670
o de e ok

W eeeereetperen PUB suppien A AR (e A R e
EEEe Professianal Printed Clrcult Board Manufactur

m

oem customized rohs peb drawing schematic s

e o e o o

Wery geod and prafessional PCE product as usual! TR 44056794501024670
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Strip LED Aluminum FR-4 lighting PCB board 9. High TG180 FR-4 Circuit HDI PCB 94V0 Board .
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Lidar IR Sensor board pcba(HO8R6x)
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rfect product
High Quality custom FPCB/Flex PCB/FPC/Flexi PERELE R
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Good product
Customized PCBA design PCB design
* ok ok ok

OEM ODM PCBA Bluetooth Wireless Marking G.. perfect
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high soldering quality

Audio Speaker and Headphone Jack (HO7R3x)
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High quality, good

Electronic parts haptic pcba Circult Board asse..

b 4. 8 8 8

Very Good product

VOO

halt hale peb, half hole pcb module, half hole m.
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ITERHRE: 37378603001024670 Top half hole pcb suppiier, very perfect goods.

VLTRSS AERIAS (5 stars) A R (5stars) - High Quality custom FPCB/Flex PCB/FPC/Flexi..
*hkkk

this rigic flexible peb quality is perfect

Raspberry pi 0 Zero Raspberry Pi Zero Pi W ver...
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Fantastic products!! Electronic parts haptic pcha Circult Board asse.
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Very and ; fantazticl
double layer pch with red $/M and LF-HASL su.. Be kind to your client,
Jode et ke because he has many choices,

1550 but he chooses you instead.




Certificazioni
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Keep LedRAIITG

There's a phrase
in Buddhism,
'‘Beginner's
mind.’

It's wonderful ko
have a
beginner's mind

Keep AUAili6

1 would like to
live to study - HEPER daga
and not study
to live.
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CICE CANYWICATION
¥ ZAGE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit No: sles) 4910007187
Regswation Add: FLAT/RM 1205 12F TAI SANG BANK BUILDING 130132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL W«
Busisess  Add 1311 Fleor 13, Fartune Bulding, Deratns Town, Hutyeng
Ditrict. Mulzhou. Guangaong. China
o and a Quality Manag, System
‘Which fulfils the of the foll
GET19001-2016 kit 1500001:2015
Scope of certification
Sales of prnted Grout boards
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
mmummmwwnnmm

SGS

Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING. DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.
CHINA

The following sample(s} was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP
SGS Job No. RP19-005089 - 52
Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period - 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Reguested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method - Please refer to next page(s)-
Test Results © Please refer to next page(s).
Canclusion - Based on the performed tests on submitted sample(s). the results of Lead.

Mercury. Cadmium. Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs}
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phthalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phihalate (DEHP) . Butyl benzyl phihalate (BEP), Dibutyl
phthalate (DBF) . and Diisobuty| phthalate {DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex |l to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory
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SGS

Test Report

Test Resulis

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Part Description .

‘Specimen No. SGS Sample ID
SN1 SZX19-005304.001  Green'PCE"

Remarks :
(1) 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected ( < MDL )
Not Regulated

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1.2017. IEC62321-5.2013, IEC62321-7-2.2017. IEC
62321-6:2015 and IEC62321-8:2017 analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS

Test item(s! imit Unit MDL 207
Cadmium (Cd) 100 mg/kg 2 ND
Lead {Pb) 1000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1.000  mglkg 2 ND
Hexavalent Chromiurn (Cr{V1)} 1.000 mg/kg 8 ND
Sum of PBBs 1.000  mg/kg £ ND
Monobromobipheny| - ma'kg 5 ND
Dibromobiphenyl < mg/kg 5 ND
Tribromobipheny! . mg/ka 5 ND
Telrabromobiphenyl 5 mglkg 5 ND
Pentabromobiphenyl 3 mg'kg H] ND
Hexabromobipheny| - mg'kg 5 ND
Heptabromabipheny| - mglkg 5 ND
Octabromebipheny| - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mg/kg 5 ND
Decabromobipheny! - mglka 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  mg'kg = ND
Moniobromodiphenyl ether " ma/kg 5 ND
Dibromodiphen yl ether - mg'kg 5 ND
Tribromedipheny| ether - mg/kg 5 ND
Tetrabromodiphenyl ether 2 mg/ka 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd
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UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Capacita di processo

Capacita di produzione di PCB

Conteggio strati 1Layer-32Layer

Spessore rame finito 1/ 3o0z-120z

Larghezza linea min / spaziatura interna 3.0mil / 3.0mil

Min Larghezza linea / spaziatura esterna 4.0mil / 4.0mil

Rapporto d'aspetto massimo 10: 1

Spessore del pannello 0,2 mm-5,0 mm

Dimensione massima del pannello (pollici) 635 * 1500 mm

Dimensione minima del foro praticato 4mil

Tolleranza foro placcato +/- 3mil

Blind / Buried Vias (tipi AII) Si

Tramite riempimento (conduttivo, non conduttivo) Si

Materiale di base FR-4, FR-4 materiale privo di alogeni ad alta T, Rogers, base in alluminio, Polyimide, rame pesante
Finiture superficiali HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion argento,lmmersion Tin, Gold fingers, Carbon ink

Capacita di produzione SMT

Materiale PCB

FR-4, CEM-1, CEM-3, scheda a base di alluminio, FPC

Dimensione massima PCB

510x1500mm

Dimensioni minime PCB

50x50mm

Spessore PCB

0,5 mm-4,5 mm

Spessore del pannello

0,5-4 mm

Dimensioni minime dei componenti

0201

Componente di dimensioni standard del chip

0603 e versioni successive

Altezza max componente 15 mm
Passo minimo di piombo 0,3 mm
Min BGA palla pitch 0,4 mm
Precisione di posizionamento +/- 0,03 mm

Imballaggio e consegna




Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

FAQ

1. In che modo O-Leading garantisce la qualita?

Il nostro elevato standard di qualita si ottiene con quanto segue.

1.1 1l processo e rigorosamente controllato secondo gli standard ISO 9001: 2008.

1.2 Ampio utilizzo di software nella gestione del processo produttivo

1.3 Attrezzature e strumenti di prova all'avanguardia. Per esempio. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI
(Automated Optical Inspector) e ICT (in-circuit testing).

1.4. Team dedicato per la garanzia della qualita con processo di analisi dei casi di guasto

1.5 Formazione e istruzione continua del personale

2. In che modo O-Leading mantiene il prezzo competitivo?

Nell'ultimo decennio, i prezzi di molte materie prime (ad esempio rame, prodotti chimici) erano
raddoppiati, triplicati o quadruplicati; La valuta cinese RMB si e apprezzata del 31% rispetto al dollaro
USA; E anche il nostro costo del lavoro € aumentato in modo significativo.

Tuttavia, O-Leading ha mantenuto costanti i nostri prezzi. Questo dipende interamente dalle nostre
innovazioni nella riduzione dei costi, nell'evitare gli sprechi e nel miglioramento dell'efficienza. I nostri
prezzi sono molto competitivi nel settore allo stesso livello di qualita.

Crediamo in una partnership vincente con i nostri clienti. La nostra partnership sara reciprocamente
vantaggiosa se possiamo fornirti un costo e una qualita eccezionali.



3. Che tipo di schede puo elaborare O-Leading?
FR4 comuni, schede ad alto TG e prive di alogeni, Rogers, Arlon, Telfon, schede a base di alluminio /
rame, PI, ecc.

4. Quali dati sono necessari per la produzione di PCB e PCBA?

4.1 BOM (distinta base) con designatori di riferimento: descrizione del componente, nome del produttore
e numero di parte.

4.2 File Gerber PCB.

4.3 Disegno di fabbricazione del PCB e disegno di assemblaggio del PCBA.

4.4 Procedure di prova.

4.5 Eventuali limitazioni meccaniche come i requisiti di altezza di montaggio.

5. Qual ¢ il flusso di processo tipico per PCB multistrato?

Taglio del materiale — Film secco interno — Incisione interna = AOI interno - Multi-bond -
Sovrapposizione di strati Pressatura — Foratura - PTH - Placcatura del pannello = Film secco esterno —
Placcatura del modello — Incisione esterna — AOI esterno — Maschera di saldatura — Marchio del
componente — Finitura superficiale - Instradamento — E / T - Ispezione visiva.

6. Quali sono le attrezzature chiave per la produzione HDI?

L'elenco delle apparecchiature chiave e il sequente: perforatrice laser, pressatrice, linea VCP, macchina
per esposizione automatica, LDI e cosi via.

Le attrezzature che abbiamo sono le migliori del settore, le macchine di perforazione laser provengono da
Mitsubishi e Hitachi, le macchine LDI provengono da Screen (Giappone), le macchine per l'esposizione
automatica sono anche da Hitachi, tutte fanno in modo che possiamo soddisfare i requisiti tecnici del
cliente.

7. Quanti tipi di finitura superficiale O-lead puo fare?

O-the leader ha la serie completa di finiture superficiali, come: ENIG, OSP, LF-HASL, doratura (morbida /
dura), argento per immersione, stagno, argentatura, stagnatura per immersione, inchiostro al carbonio e

cosi via. OSP, ENIG, OSP + ENIG comunemente usati su HDI, di solito si consiglia di utilizzare un client o
OSP OSP + ENIG se le dimensioni del BGA PAD sono inferiori a 0,3 mm.

8. Qual e la tua capacita per FPC? O-Leading puo fornire anche il servizio SMT?

O-Leading puo fabbricare FPC da un singolo strato a 8 strati, la dimensione del pannello di lavoro puo
arrivare fino a 2000 mm * 240 mm, si prega di trovare i dettagli nella pagina "Capacita di flessibilita"
Forniamo anche un servizio unico SMT al cliente.

9. Quali sono i principali fattori che influenzeranno il prezzo del PCB?
Materiale;

Finitura superficiale;

Difficolta tecnologica;

Diversi criteri di qualita;

Caratteristiche PCB;

Termini di pagamento;

Diversi paesi di produzione.

10. Qual e la definizione di PCB, PWB e FPC e qual e la differenza?

PCB ¢ l'abbreviazione di Printed Circuit Board;

PWB e l'abbreviazione di Printed Wire Board, stesso significato di Printed Circuit Board;
FPC e 'abbreviazione di Flexible Printed Board.

11. Quali fattori dovrebbero essere considerati quando si sceglie il materiale per una scheda
PCB?



I seguenti fattori dovrebbero essere considerati quando scegliamo il materiale per PCB:

I1 valore di Tg del materiale dovrebbe essere maggiore della temperatura di funzionamento;

Il materiale a basso CTE ha buone prestazioni di stabilita termica;

Buone prestazioni di resistenza termica: normalmente i PCB devono resistere a 250 °C per almeno 50
secondi.

Buona planarita; In considerazione delle proprieta elettriche, il materiale a bassa perdita / alta
permittivita viene utilizzato su PCB ad alta frequenza; Substrato in fibra di vetro Polyimide utilizzato per
PCB flessibile; L'anima in metallo viene utilizzata quando il prodotto ha requisiti rigorosi di dissipazione
del calore.

12. Quali sono i vantaggi del PCB rigido flessibile di O-leading?

I1 PCB rigido-flessibile di O-leading ha i caratteri sia di FPC che di PCB, quindi puo essere utilizzato in
alcuni prodotti speciali. Una parte & flessibile mentre 1'altra e rigida, puo aiutare a risparmiare spazio
interno del prodotto, ridurre il volume del prodotto e migliorare le prestazioni.

13. Come si effettua il calcolo dell'impedenza?

Il sistema di controllo dell'impedenza viene eseguito utilizzando alcuni tagliandi di prova, il SI6000 soft e
I'apparecchiatura CITS 500s di POLAR INSTRUMENTS.

L'apparecchiatura misura l'impedenza su un tagliando di configurazione del binario rappresentativo di
cui il cliente ci ha fornito un determinato valore e tolleranza.



